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AVISO IMPORTANTE: La información técnica, recomendaciones y otras afirmaciones contenidas en este documento se basan en pruebas o 
experiencias que Inventec Performance Chemicals considera fiables, pero no se garantiza la exactitud o integridad de dicha información.



INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS PROVEEDOR MUNDIAL DE SOLUCIONES 
DE SOLDADURA, LIMPIEZA, REVESTIMIENTO Y REFRIGERACIÓN 
PARA APLICACIONES ELECTRÓNICAS, INDUSTRIALES Y DE SEMICONDUCTORES

Somos parte del grupo DEHON
Empresa familiar creada en 1874, especializada inicialmente 
en el llenado y la distribución de refrigerantes.

PROTECCIÓN
Nuestras soluciones deberán ser seguras de utilizar y sostenibles.
Nuestras operaciones deben procurar el mínimo impacto ambiental.

• 750 colaboradores en todo el mundo
• 16 filiales en 3 continentes

Durante casi 60 años, hemos demostrado liderazgo en innovación al priorizar aplicaciones de alta confiabilidad y 
minimizar los impactos ambientales y en la salud en el desarrollo de nuestros productos.

Nuestros centros de producción en Francia, Suiza, EE.UU., México, Malasia y China cuentan con las certificaciones 
ISO9001 y 14001, lo que garantiza una cadena de suministro sin fisuras y rentable.

Con una cartera de más de 300 productos y un historial de satisfacción de más de 1.500 clientes, estamos bien equipados 
para identificar la solución óptima adaptada a sus requisitos, procesos y objetivos de sostenibilidad específicos.

Refrigeración, aire 
acondicionado y 

calefacción

Soluciones de soldadura, limpieza, 
protección y refrigeración

Productos químicos 
de alto riesgo

Cuidado del automóvil
Soluciones y servicios para 
el cuidado del automóvil

Detección de fugas 
en refrigeración

 Mezcla, llenado y envasado de 
productos químicos.

Atomizadores de polvo y 
tamizado polvos metálicos

EMPRESAS

INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS

CERCANÍA
Nuestras soluciones y nuestro personal deben ser accesibles en todas las 
regiones económicas clave.

RENDIMIENTO
Nuestra solución debe ser eficiente y nuestros equipos especializados deben 
tener la capacidad de ofrecer un excelente soporte a nuestros clientes.



NUESTRA EXPERIENCIA DEDICADA AL 
en samblaje electrónico y la fabricación de semiconductores
Hemos centrado sistemáticamente nuestros esfuerzos en aplicaciones que exigen alta fiabilidad, 
utilizando nuestros conocimientos técnicos para lograr un impacto significativo. Nuestros productos 
se sometieron a pruebas exhaustivas por parte de los clientes y cumplieron satisfactoriamente las 
cualificaciones.

Con estas certificaciones, suministramos e implantamos nuestros productos en diversas instalaciones 
de producción de nuestros clientes o en empresas EMS designadas de todo el mundo. Esto resalta 
nuestra excelencia no sólo en el rendimiento del producto sino también en la gestión de la cadena 
de suministro global.

Información clave
• Inventec France también cuenta con la certificación IATF : prueba de un buen     
sistema de gestión de la calidad

• Más de 600 clientes satisfechos en la industria electrónica y de semiconductores

• +250 productos para aplicaciones de soldadura, limpieza, revestimiento o refrigeración
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Compatibilidad
SOLUCIÓN "TODO EN UNO", SIN PREOCUPACIONES

SOLDADURA
ECORELTM

ECOFREC TM

AMTECH TM

PROTECCIÓN
PROMOSOLVTM COAT
ABCHIMIETM

3MTM NOVECTM

LIMPIEZA
TOPKLEANTM

PROMOSOLVTM

PROMOCLEANTM

QUICKSOLVTM

3MTM NOVECTM

BLUEGOLDTM

M-AEROTM 

La mayoría de los restos de nuestra pasta de soldar son 
compatibles con los "coatings" que ofrecemos y no afectan 
al resultado de las pruebas de fiabilidad SIR o BONO

Recomendado para limpiar antes del "coating" para lograr una 
adherencia óptima y eliminar otros contaminantes en la PCB

Los restos de nuestra pasta de soldar se 
eliminan fácilmente con nuestros limpiadores

Inventec es único en el mercado, proporcionando soluciones de desarrollo propio en Soldadura, Limpieza y 
Recubrimiento. Diseñados para ser compatibles entre sí y facilitar la aplicación del proceso sin preocupaciones. 

Cualquiera que sean sus necesidades o requisitos, Inventec tiene una solución a su medida. No hace falta 
decir que hablar con un proveedor que entienda muy bien estos tres procesos es más eficiente para lograr 
el resultado deseado con el menor costo de propiedad.



GreenwayTM

NUESTRO MODO DE PENSAR, NUESTRO MODO DE ACTUAR

15%
GreenwayTM score

Evaluar y comparar la seguridad 
y el impacto medioambiental de 

nuestros productos

Nuestros servicios ayudan a nues-
tros clientes a reducir su impacto 

medioambiental 

LOS 3 PILARES GREENWAY 

Proyectos para reducir el impacto me-
dioambiental de nuestras operaciones
hasta alcanzar la neutralidad en CO2

•  Reciclaje de solventes: ECOPROGRAM
• Eco-asesoría
• Consejos sobre gestión de residuos

• Menos empleo de envases de 
plástico

• Menor uso y residuos de papel
• Menor gasto energético y más 

fuentes de energía renovable

Para orientar nuevos desarrollos hacia productos más ecológicos, Inventec lanzó su enfoque 
GreenwayTM en 2012.

10 años después, GreenwayTM encarna ahora todo lo que hacemos desde un punto de vista sostenible.

La forma en que desarrollamos, fabricamos y vendemos nuestras soluciones.

Los objetivos siguen siendo los mismos:   
limitar nuestro impacto medioambiental 
     y ayudar a nuestros clientes a reducir los suyos.
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LE ENCAMINA A LA SOLUCIÓN MÁS SOSTENIBLE

UN ETIQUETADO CLARO  

ELEGIR EL PRODUCTO ADECUADO
NO SÓLO POR RENDIMIENTO, TAMBIÉN POR SOSTENIBILIDAD

SELECCIÓN DE INDICADORES
PARA EVALUAR Y CALCULAR EL IMPACTO DE CADA PRODUCTO 

Salud Protección medioambiental y gestión de recursos 

→ inflamabilidad 
→ toxicidad 
→ corrosividad 
→ riesgos de las materias primas

→ consumo de agua
→ consumo de energía
→ fuente/origen de las materias primas
→ gestión de residuos
→ reducción de emisiones (COV, PCA)
→ reciclabilidad de producto y envase
→ posibilidades de economía circular: con nuestro ECOPROGRAM    
(recogida y regeneración de solventes fluorados contaminados) 
→ necesidad de otros consumibles
→ comparacion de procesos 

PARA COMPARAR FÁCILMENTE EL IMPACTO DE LOS PRODUCTOS

IPA
→ necesita equipo ATEX/IEC
→ COV
→ toxicidad

TOPKLEANTM EL 606
→ sin punto de ignición
→ sin COV
→ sin sustancias peligrosas
→ con materias primas renovables

La puntuación de Greenway y su pictograma se pueden encontrar en nuestra Ficha Técnica del Producto. 
Un producto con un impacto inferior al 33% también se etiqueta como «Producto GreenwayTM ».

PLANTILLAS 
LIMPIEZA

 (menos del 33%) 
Del 0 

al 33%

Del 34 
al 66%

Del 67 
al 100 % IMPACTO TOTAL (100 %)

Evalamos el impacto en tanto por ciento mediante datos de referencia cruzados basados en la ficha de datos 
de seguridad del producto, nuestra experiencia en la industria y la legislación europea. Indicadores tenidos en 
cuenta para evaluar el impacto del producto: 

1-

2-

3-
54,5%

3,6%

AUDITADO Y APROBADO POR



Soldadura
HECHO PARA UNA ALTA CONFIABILIDAD

Inventec ofrece una amplia gama de productos de soldadura que van más allá de los requisitos técnicos 
establecidos por las normas industriales y la legislación medioambiental. La experiencia de Inventec se 
centra en proporcionar soluciones de ensamblaje sostenibles y de alta confiabilidad. 

Nuestras formulaciones de productos de soldadura han sido Libres de CMR desde hace más de 20 años y, 
salvo algunas excepciones, todos nuestros productos son libres de halógenos. Gracias a la aplicación de la 
prueba de corrosión de Bono en nuestro enfoque de desarrollo, el residuo fundente de nuestros productos 
presenta unos niveles excepcionalmente altos de fiabilidad química.  

NUESTRAS MARCAS EN SOLDADURA

ECORELTM

GAMA DE SOLDADURA EN PASTA
La gama de pastas de soldadura incluye diferentes aleaciones en tamaños de polvo desde T3 
hasta T6 y productos químicos para afrontar los retos actuales (bajo impacto de los residuos de 
fundente, bajo porcentaje de huecos, ausencia de halógenos, rendimiento del ciclo térmico...)

ECOFRECTM

GAMA DE FUNDENTES PARA SOLDADURA
La gama de fundentes de soldadura está especialmente diseñada para afrontar los desafíos actuales en 
la soldadura selectiva por ola y está disponible tanto en base solvente como en base agua (sin COV).

AMTECHTM

RANGO DE SOLDADURA
Inventec adquirió AMTECH en 2014, de donde recibió los derechos para fabricar y comercializar 
la gama de productos AMTECH en pasta de soldadura, fundentes y metales.
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Soldadura

La miniaturización es una tendencia predominante, con placas que presentan densidades más altas y espacios 
más estrechos entre pistas y pads. En consecuencia, la preocupación por el crecimiento dendrítico a través de 
la migración electroquímica está adquiriendo cada vez mayor importancia.

El propósito de la prueba de corrosión Bono es evaluar la naturaleza corrosiva de las pastas de soldadura y 
cuantificarla mediante un factor de corrosión. Es un método de prueba que permite cuantificar y diferenciar 
mejor el riesgo de mecanismos de corrosión y corriente de fuga en procesos No Clean.

También proporciona información valiosa sobre la compatibilidad de los materiales de soldadura y el 
recubrimiento conformado.

Esta prueba se aplica además de todos los estándares de la industria (Copper mirror, SIR, ECM, etc.).

Características de la prueba de corrosión Bono:

• Diferencia mejor la naturaleza del residuo 
• Clasificación relativa al potencial corrosivo
• Consistente y repetible 
• Información diversa: corrosión, corriente de fuga
• Información sobre la compatibilidad de la pasta de soldadura y el revestimiento de conformación
• Se puede aplicar a pasta de soldadura, flux líquido y flux pegajoso

La prueba BONO ha servido como una herramienta crucial en el desarrollo de nuestra pasta de soldadura y fluxes. 
Esto y la excelente colaboración entre nuestros equipos de I+D y SOPORTE TÉCNICO han dado como resultado la 
creación de una amplia gama de pastas de soldadura ECORELTM y flux de soldadura ECOFRECTM de alta confiabilidad.

PRUEBA DE CORROSIÓN BONO

POLVO

La mayoría de nuestras pastas de soldadura están disponibles de serie en polvo de 
tipo 3 y 4. Dependiendo del producto y la aplicación, también ofrecemos pasta de 
soldadura con polvo de tipo 5, 6 o superior.

Nuestro polvo proviene de nuestra empresa hermana PUS y de proveedores calificados 
de todo el mundo.

GENERALIDADES

ENVASES

Nuestras pastas de soldadura y flux están disponibles en envases comúnmente utilizados 
en la industria. Consulte la ficha técnica de nuestros productos para conocer los envases 
disponibles y el volumen exacto por producto.

250-500g
Frasco

600-1200g
Cartucho

10-30g
Jeringuillas

5-20 L
Tambor



Soldadura SMT
SOLUCIONES SAC305

ECORELTM 305-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza 
SAC 305

• Vaciado excepcionalmente bajo
• Rendimiento general equilibrado
• La mejor opción sostenible

Greenway score 
23%

ECORELTM FREE 305-21
Pasta de soldadura sin limpieza 
SAC 305

• Muy alta fiabilidad química
• También disponible con aleación SAC405YGreenway score 

37%

ECORELTM 305-WS12
Pasta de soldarura soluble en agua 
SAC 305

• Humectación excepcional
• Fácil de limpiar
• solución sostenible

Greenway score 
20%

ECORELTM 305-16LVD
Mucho más
¡Que simplemente una pasta 
con poco espacio vacío!
• Vaciado excepcionalmente bajo 
• Rendimiento general bien equilibrado
• Fabricado con metales reciclados
• Almacenamiento a temperatura ambiente*
 *Solo para polvo T4 en envases de frasco y cartucho

NUEVO

Debido a su favorable recepción en la industria y su notable desempeño, hemos hecho que la química 16LVD 
esté disponible junto con una amplia gama de otras aleaciones adecuadas tanto para impresión como para 
dispensación. Se ofrecen tamaños de polvo de T3 a T6, dependiendo del producto y su aplicación prevista.

LA ELECCIÓN N°1 DE NUESTROS CLIENTES

1 0 - I N S P I R I N G  I N N O V A T I O N

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto 
adaptado a su necesidad.



Soldadura SMT
ALEACIONES ALTERNATIVAS

ECORELTM FREE 0307-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza 
SAC0307

• Aleación Sn99Ag0,3Cu0,7
• Vaciado excepcionalmente bajo
• Rendimiento general equilibrado

ECORELTMFREE 105-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza 
SAC105

• Aleación Sn98.5Ag1Cu0.5
• Vaciado excepcionalmente bajo
• Rendimiento general equilibrado

ECORELTM FREE 387-28
Pasta de soldadura sin limpieza 
SAC387

• Aleación Sn95,5Ag3,8Cu0,7
• Montaje robusto en una amplia ventana de proceso
• Baja dispersión de flux y de residuos

ECORELTM FREE 405Y-21
Pasta de soldadura sin limpieza 
SAC405

• Aleación Sn95,5Ag4Cu0,5
• Muy alta fiabilidad química
• Mejora del rendimiento del termociclado 

Aleaciones con poco o nada de plata.
Las pastas de soldadura con una aleación de plata mínima o sin ella presentan una opción rentable y 
respetuosa con el medio ambiente con una mayor durabilidad para las juntas de soldadura. Particularmente 
ventajoso para mejorar el rendimiento del choque de caída.

Aleaciones con alto contenido en plata
Las aleaciones de soldadura con un elevado contenido de plata ofrecen una conductividad eléctrica y térmica 
excepcional, lo que se traduce en una disipación del calor más eficaz y unas conexiones eléctricas superiores 
en aplicaciones electrónicas. Además, demuestran una mayor resistencia, durabilidad y mejor rendimiento 
en condiciones de ciclos térmicos, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones expuestas a 
fluctuaciones de temperatura.

Greenway score 
41%

Greenway score 
41%

Greenway score 
41%

Greenway score 
39%

ECORELTM HTO-16LVD
Pasta de soldadura 
SnAg3.8Cu0.8Bi3+dopantes

• Diseñado para entornos térmicos adversos
• Vaciado excepcionalmente bajo
• Muy alta fiabilidad química

Greenway score 
38%

Aleaciones de alta temperatura de operación
Nuestra aleación HTO ofrece resistencia a las altas temperaturas y a las vibraciones, por lo que es idónea 
para su aplicación en automoción, donde antes se utilizaban aleaciones con plomo. También son una opción 
óptima para los LED de alta potencia.

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



ECORELTM FREE LT 140-18
Pasta de soldadura sin limpieza
Sn42Bi57.6Ag0.4

• Vaciado bajo
• Rendimiento general equilibradoGreenway score 

32%

Soldadura SMT
ALEACIONES ALTERNATIVAS

Las pastas de soldadura que contienen plomo siguen siendo una opción en determinadas aplicaciones industriales y 
militares, sobre todo en los sectores aeroespacial y de defensa, donde son esenciales sus características de unión y 
su fiabilidad. No obstante, su utilización está estrechamente regulada debido a consideraciones medioambientales 
y sanitarias, siendo la soldadura sin plomo la opción preferida en la mayoría de las demás aplicaciones.

Aleaciones de soldadura de baja temperatura
Las pastas de soldadura con puntos de fusión bajos son aconsejables para componentes sensibles a la temperatura, 
como LED, MEMS, CMOS y circuitos flexibles. Además, resultan útiles para minimizar los costes del proceso al 
requerir menos calor para el reflujo.

Aleaciones con plomo

La prueba BONO

ECORELTM SP-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn63Pb37

• Vaciado excepcionalmente bajo
• Rendimiento general equilibrado
• Diseñado para entornos térmicos adversos

Greenway score 
78%

ECORELTM SPA-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn62Pb36Ag2

• Vaciado excepcionalmente bajo
• Rendimiento general equilibrado
• Diseñado para entornos térmicos adversos

Greenway score 
78%

ECORELTM FREE LT 141-16
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn42Bi57Ag1

• Vaciado bajo
• Rendimiento general equilibrado
• Mejor humectación y resistencia de la unión soldada

Greenway score 
32%

NUEVO

NUEVO
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Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



Soldadura SMT
SOLUCIONES DE IMPRESIÓN A CHORRO

ECORELTM FREE JP32
Impresión de pasta de soldadura por chorro 
SAC305

• Depósitos de pasta de soldadura continuos y consistentes
• Disponible en polvo T5 y T6
• Optimizado para impresoras de chorro Mycronic, 
Vermes y Musashi

Greenway score 
41%

ECORELTM FREE JP42
Impresión de pasta de soldadura por chorro  
Sn42Bi57Ag1

• Depósitos de pasta de soldadura continuos y consistentes
• Disponible en polvo T6
• Optimizado para impresoras de chorro Mycronic, 
Vermes y Musashi

Greenway score 
41%

Nuestras pastas de soldadura por inyección están especialmente diseñadas para funcionar en equipos de 
impresión por inyección y para garantizar depósitos continuos y consistentes de pasta de soldadura. Aunque 
el fundente es químicamente inerte, es fácil de limpiar con procesos basados en agua o disolventes. Está 
optimizado para ser utilizado en equipos de impresión a chorro Mycronic, Vermes, Essemtec y Musashi.

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

NUEVO

NUEVO



Nuestros fundentes para soldadura por ola y selectiva son conocidos por su fiabilidad química superior, 
superando con éxito las pruebas SIR y BONO. También presentan niveles notablemente bajos de formación 
de bolas de soldadura. Los fundentes basados en disolventes facilitan una configuración más sencilla del 
proceso, mientras que los fundentes basados en agua ofrecen una alternativa sostenible.

Soldadura Por Onda Y Selectiva
FUNDENTES LÍQUIDOS DE BASE DISOLVENTE Y ACUOSA

FUNDENTES DE ESTAÑADO A BASE DE AGUA Y DISOLVENTES

ECOFRECTM 200
Fundente líquido disolvente sin limpieza • Clasificación del flujo: ORL0 / 2% sólidos

• Residuos menos visibles y mejor repartidosGreenway score 
59%

ECOFRECTM 205
Fundente líquido disolvente sin limpieza • Clasificación del flujo: ORL0 / 4,2% sólidos

• Humectación mejorada en todo tipo de acabados de tableros

ECOFRECTM 303E
Fundente líquido a base de agua/libre de COV

• Clasificación del flujo: ORL0 / 3,5% sólidos
• Muy alta fiabilidad química
• Residuos menos visibles

Greenway score 
22%

ECOFRECTM 82
Fundente líquido a base de agua/libre de COV

• Clasificación del flujo: ORH1 / 6,5% sólidos
• Excelente humectación
• Residuos De Fundente Fáciles De Limpiar

ECOFRECTM HT 504
Fundente líquido disolvente de alta viscosidad

• Clasificación del flujo: ROL0 / 30% sólidos
• Excelente humectación
• Dedicado al estañado a alta temperatura

ECOFRECTM 320
Fundente líquido a base de agua/libre de COV • Clasificación del flujo: ORL0 / 3,5% sólidos

• Humectación mejorada en todo tipo de acabados de tablerosGreenway score 
22%

Greenway score 
62%

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

NUEVO
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Reparación y retrabajo
PASTA DE SOLDADURA Y FUNDENTES

FUNDENTE LÍQUIDO Y PEGAJOSO

ECORELTM 305-16LVD 85.0T5
Pasta de soldadura para dispensado sin limpieza
SAC305

• Formulado con química 16LVD
• Dispensación (85% metal / polvo T5)
• Adecuado para la reparación de conjuntos sin plomo

Greenway score 
23%

ECORELTM 305-19T-85 T4
Pasta de soldadura para dispensado sin limpieza
SAC305

• Dispensación (85% metal / polvo T5)
• Adecuado para la reparación de conjuntos sin plomoGreenway score 

41%

ECORELTM EASY 802S-85 T3
Pasta de soldadura para dispensado sin limpieza 
Sn62Pb36Ag2

• Dispensación (85% metal / T3 polvo)
• Adecuado para la reparación de conjuntos con plomoGreenway score 

73%

ECOFRECTM DD6
Fundente líquido disolvente sin limpieza

• Clasificación del flujo: ORL0 / 6% sólidos
• Alta fiabilidad química / supera la prueba BONO
• Humectación mejorada en todo tipo de acabados de tablerosGreenway score 

62%

ECOFRECTM TF49
ROL0 no limpia el Flux pegajoso 

• Excelente humectación
• Alta fiabilidad química / supera la prueba BONO
• Residuo de flux transparente e incoloroGreenway score 

59%

AMTECHTM NC559-V3
ROL0 no limpia el Flux pegajoso 

• 3ª generación de la famosa NC-559
• Mejor humectación
• Apto para ensamblajes con y sin plomoGreenway score 

59%

DOSIFICACIÓN DE PASTA DE SOLDADURA

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



Herramientas de análisis de procesos
EC-RAT ApS es una empresa derivada del programa de investigación del 
Centro de Corrosión Electrónica (CELCORR) dirigido por la Universidad 
Técnica de Dinamarca. La empresa fue fundada por investigadores 
con experiencia en la ciencia de materiales y superficies, con fuertes 
competencias en cuestiones de corrosión y fiabilidad climática.

Inventec es el distribuidor mundial exclusivo  
de las herramientas de análisis de la corrosión EC-RAT

QUANTIFLUX
El sistema Quantiflux proporciona una cuantificación local de los niveles de contaminación conductiva que 
pueden convertirse en resultados estándar y expresarse como μg NaCl/cm2 (μg NaCl/pulgada2) mediante una 
curva de calibración de la conductividad. Este método de prueba único y patentado es una alternativa más 
sencilla y económica a la prueba de la rosa.  Probado científicamente y conforme a las normas.

APLICACIONES PRINCIPALES
• Análisis local de los niveles de contaminación conductiva, especialmente alrededor de los 
componentes críticos
• Comparación y cuantificación de la contaminación en pastas de soldadura o fundentes 
seleccionados
• Comparar y cuantificar la contaminación con diferentes parámetros del proceso
• Comparar y cuantificar la contaminación antes y después de la limpieza

RESIDUES RAT
Residues RAT es un gel que identifica los residuos de fundente activo con el fin de optimizar y controlar los 
procesos y, por lo tanto, mejora la fiabilidad de sus productos electrónicos fabricados.

APLICACIONES PRINCIPALES
• Mapeo de los niveles de residuos de producción en una PCBA
• Optimización y control de calidad del proceso de SOLDADURA
• Optimización y control de calidad del proceso de LIMPIEZA

FÁCIL Y RÁPIDO
DETECCIÓN DE RESIDUOS DE FLUX DISPERSOS

LOCALIZAR  Y CUANTIFICAR
CONDUCTIVIDAD LOCAL DE LOS RESIDUOS
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Herramientas de análisis de procesos

TIN RAT

Tin RAT es un gel que detecta y visualiza fácilmente la corrosión del estaño y las dendritas en beneficio del 
análisis de fallos electrónicos y las pruebas de fiabilidad.

APLICACIONES PRINCIPALES
• Pruebas de robustez de los dispositivos, combinadas con pruebas aceleradas de humedad/temperatura
• Análisis de fallos de componentes electrónicos a partir de devoluciones de campo
• Una técnica complementaria para las pruebas SIR

FÁCIL Y RÁPIDO
DETECCIÓN DE CORROSIÓN Y DENDRITAS

Herramientas de análisis de la corrosión

MÁS RÁPIDO
MÁS FÁCIL

A UN COSTE SUSTANCIALMENTE INFERIOR



Materiales de envasado de semiconductores 

ECORELTM FREE HT 245-16

ECORELTM FREE 305-31A
 
SAC305

• Excelente Bajo Vaciado Para DCB
• Oxidación del cobre minimizada
• Muy buena humectación

Greenway score 
37%

ECORELTM FREE 300-31A
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn96.5Ag3.5 

• Excelente Bajo Vaciado Para DCB
• Oxidación del cobre minimizada
• Muy buena humectación

Greenway score 
37%

ASAMBLEA DEL DCB
RETOS DE LA SOLDADURA DE CHIPS DE GRAN TAMAÑO EN SUSTRATOS DE COBRE DCB 

META PROPIEDADES REQUERIDAS DE LA PASTA DE SOLDADURA 

Consiga espesores de línea de unión 
(BLT) uniformes, robustos y fiables (BLT) 
entre grandes matrices, chips y diodos 
en los sustratos de cobre DCB.

Para permitir estas conexiones consistentes y fiables, una pasta 
de soldadura optimizada debe cumplir los siguientes requisitos:
• Fácil limpieza de residuos
• Sin decoloración/oxidación del cobre
• Nivel de vaciado bajo y repetible
• Salpicaduras de fundente y fugas de soldadura minimizadas
• Buena y constante humectabilidad en Cu
• Gran uniformidad de impresión en grandes superficies 

DESPUÉS DE SOLDAR DESPUÉS DE LIMPIAR

RESULTADO ECORELTM FREE 300-31A

ECORELTM FREE HT 245-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn91.5Sb8.5

• Alta temperatura de soldadura y funcionamiento 
• Amplia ventana de procesoGreenway score 

47%
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Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



ENSAMBLAJE DE FLIP CHIP, CSP Y PoP

PASTA DE SOLDADURA LIMPIABLE Y SIN LIMPIEZA PARA FIJACIÓN DE MATRIZ

ECORELTM FREE HT 235-31A
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn95Sb5

• Para altas temperaturas de soldadura o de funcionamiento
• Oxidación del cobre minimizada
• Excelente Bajo Vacío

Greenway score 
42%

ECORELTM HT 301T
Pasta de soldadura sin limpieza 
Pb93.5Sn5Ag1.5

• Excelente Bajo Vacío
• Residuos de flux fáciles de limpiar
• Impresión de alta velocidad

Greenway score 
98%

ECORELTM HT 240A-86
Pasta de soldadura para dispensado 
Pb85Sn5Sb10

• Para procesos de soldadura de doble paso
• Resultado de dispensación consistente
• Excelente Bajo Vacío

Greenway score 
100%

ECORELTM HT 296T-85
Pasta de soldadura para dispensado 
Pb92.5Sn5Ag2.5

• Para procesos de soldadura de doble paso
• Resultado de dispensación consistente
• Excelente Bajo Vacío

Greenway score 
100%

Materiales de envasado de semiconductores 

ECOFRECTM POP WS30
Flux de PoP soluble en agua

• Clasificación del flujo: REH1
• Adherencia optimizada para mantener los envases en 
su sitio
• Residuos de flux fáciles de limpiar

Greenway score 
46%

ECOFRECTM TF49
ROL0 no limpia el Flux pegajoso 

• Excelente humectación
• Alta fiabilidad química / supera la prueba BONO
• Residuo de flux transparente e incoloro

Greenway score 
59%

ECORELTM FREE 300-31A
Pasta de soldadura sin limpieza 
Sn96.5Ag3.5

• Excelente Bajo Vacío
• Oxidación del cobre minimizada
• Muy buena humectación

Greenway score 
37%

Sin plomo

Con plomo

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



PASTA DE REFLUJO AL VACÍO CON ÁCIDO FÓRMICO

ÁCIDO FLUORHÍDRICO DE GRAN PUREZA (HF)

Nuestra empresa hermana SODEREC ofrece ácido fluorhídrico (HF) de alta pureza en diversos envases para 
procesos frontales de semiconductores. 

VISITAR 
 LA PÁGINA WEB

http://www.soderecfluor.com/en
email: adv@soderec.dehon.com
Tel: +33.4.75.96.96.52

ENSAMBLAJE SMT PARA SIP

ECORELTM 305-16LVD
Pasta de soldadura sin limpieza
SAC 305

• Vaciado excepcionalmente bajo
• Rendimiento general equilibrado
• La mejor opción sostenible

Greenway score 
23%

ECORELTM 305-WS12
Pasta de soldarura soluble en agua
SAC 305

• Humectación excepcional
• Fácil de limpiar
• solución sostenible

Greenway score 
20%

NUEVO
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Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

El reflujo con ácido fórmico tiene una serie de ventajas, entre las que se incluyen un mayor rendimiento gracias a 
la eliminación de los defectos relacionados con el flux, una reducción del espacio necesario gracias a la eliminación 
de los equipos relacionados con el flux, así como una reducción del consumo energético y de los costes operativos.

ECORELTM HT296-F1
Pasta de soldadura de ácido fórmico 
Pb92.5Sn5Ag2.5

EXCELENTE BAJO VACÍO
• Pasta con alto contenido en plomo: punto de fusión >287°C
• Residuos post reflujo muy bajosNUEVO

ECORELTM HT235-F1
Pasta de soldadura de ácido fórmico
Sn95Sb5

• Apto para electrónicos que funcionan a cerca de 200 °C
• Excelente Bajo Vacío
• Residuos post reflujo muy bajosNUEVO

Greenway score 
43%

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

Greenway score 
100%

Materiales de envasado de semiconductores 



Las soluciones de sinterización se utilizan como alternativa a la pasta de soldadura en aplicaciones en las 
que son fundamentales una alta conductividad térmica y eléctrica, la fiabilidad y la resistencia mecánica. 

Algunas áreas clave en las que se prefiere la sinterización incluyen la fijación de matrices sin plomo, la 
fijación de módulos de área grande, los vehículos eléctricos, la conversión de energía de energías renovables, 
la optoelectrónica y los dispositivos de potencia de RF. Especialmente con los últimos desarrollos de SiC 
y GaN que operan a una potencia mucho mayor, el uso de interconexiones de sinterización con mayor 
conductividad térmica y eléctrica excelente es crucial. 

Nuestra gama ECORELTM SINTEC está dedicada a la fijación de troqueles y sustratos y permite realizar 
interconexiones sin plomo para componentes con troqueles de gran tamaño sobre materiales DCB o sobre 
superficies de oro, níquel y plata. Compatible con los perfiles de misión de requisitos de temperatura de 
materiales de banda ancha SiC y GaN. Ofrecemos opciones de sinterizado a presión y sin presión.

ECORELTM SINTEC XP95
Pasta de sinterización Ag

• Sinterización sin presión
• Aplicación de impresión por troquelado
•  Alta resistencia al corte y conductividad térmica

Greenway score 
60%

ECORELTM SINTEC AP90D
Pasta de sinterización Ag

• Sinterización a baja presión
• Aplicación de dispensación en cama plana
• Alta resistencia al corte y conductividad térmica

Greenway score 
60%

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

PASTA DE SINTERIZACIÓN

FACTORES CLAVE
Alta conductividad térmica
Las soluciones de sinterización ECOREL™ SINTEC alcanzan valores de conductividad térmica superiores a 300 W/mK, lo que 
proporciona una disipación térmica excepcional y las convierte en la opción ideal para aplicaciones de alta potencia.

Alta resistencia al corte
Con una resistencia al corte superior a 50 MPa, se forman interconexiones robustas que permiten que los conjuntos resistan 
fácilmente las pruebas de ciclo térmico (TCT) de -55 °C a +125 °C durante más de 1000 ciclos.

Almacenamiento a temperatura ambiente
La mayoría de las pastas de sinterización requieren almacenamiento refrigerado o congelado, pero nuestras soluciones de 
sinterización se pueden almacenar a temperatura ambiente, lo que las hace mucho más fáciles de manipular y, al mismo tiempo, 
brindan una vida útil de 6 meses.

Sin nanopartículas
A diferencia de otras soluciones de sinterización disponibles en el mercado, los productos ECOREL™ SINTEC están libres de 
nanopartículas, lo que los hace más seguros tanto para los usuarios como para el medio ambiente.

BASADO EN TECNOLOGÍAS

ECORELTM SINTEC 

Materiales de envasado de semiconductores 

NUEVO

NUEVO



Limpieza
EXPERIENCIA, APOYO SOSTENIBLE Y GLOBAL

Los 60 años de experiencia de Inventec en limpieza de precisión han dado lugar a una amplia gama de 
productos de limpieza para aplicaciones mecánicas y electrónicas.

Un deflujo eficaz es vital para garantizar la fiabilidad y longevidad de los dispositivos electrónicos, ya que 
ayuda a prevenir problemas como la corrosión, los cortocircuitos y la degradación del rendimiento. La 
limpieza es aún más crucial cuando se trata de componentes con poca separación, como los dispositivos 
de montaje superficial (SMD) y los circuitos integrados de paso fino. Estos componentes en miniatura son 
muy susceptibles a la contaminación debido a su naturaleza compacta, lo que los hace más propensos a 
cortocircuitos eléctricos y otros problemas de rendimiento si no se limpian adecuadamente.

Cubrimos tanto soluciones acuosas como disolventes y muchos de nuestros productos están cualificados 
por los principales actores de la industria electrónica y de semiconductores . 

NUESTRAS MARCAS EN LIMPIEZA

TOPKLEANTM

GAMA DE LIMPIEZA DE HIDROCARBUROS
Fluidos de limpieza específicos para sistemas cosolventes o como disolvente único en 
procesos de limpieza al vacío.

PROMOSOLVTM

GAMA DE LIMPIEZA Y SECADO CON DISOLVENTES
Fluidos de limpieza a base de disolventes para procesos de limpieza en fase de vapor 
o utilizados como agente de enjuague en sistemas co-disolventes. También productos 
para procesos de secado de solventes impecables.

PROMOCLEANTM

GAMA DE DETERGENTES DE LIMPIEZA
Fluidos de limpieza para procesos por inmersión en agua o por espray.

QUICKSOLVTM

GAMA DE DISOLVENTES DE EVAPORACIÓN RÁPIDA
Disolventes de rápida evaporación para limpieza a temperatura ambiente. Se utiliza 
principalmente para la limpieza manual.

NUESTRA MARCA ASOCIADA EN LIMPIEZA

Inventec es un distribuidor y formulador autorizado de fluidos 3MTM NovecTM para aplicaciones 
de limpieza de precisión. ATENCIÓN: NovecTM Los productos se eliminarán gradualmente a 
fines de 2025, pero no se preocupe, tenemos alternativas disponibles bajo nuestra licencia 
PROMOSOLVTM.
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Limpieza
ELIMINACIÓN DE FLUX

Para la eliminación de flux en ensamblajes electrónicos o aplicaciones de 
semiconductores, Inventec cuenta con productos químicos de limpieza que 
funcionan en diferentes etapas de producción:
• Antes del relleno para mejorar la adherencia 
• Antes de la unión por cable para un mejor proceso de unión

• Después del reflujo para eliminar los residuos de flux y otros contaminantes. 

• Antes de aplicar un revestimiento conformado o encapsulado para mejorar la 
adhesión

PROMOCLEANTM DISPER 707
Desfluxado por pulverización acuosa • Alto poder de limpieza, incluso a una 10% concentración

• No forma espuma, incluso a alta presión Greenway score 
27%

PROMOCLEANTM DISPER 800
Desfluxado acuoso por pulverización acuosa 
en línea

• Alto poder de limpieza, incluso a una 10% concentración
• Diseñada para altos índices de producción
• Elimina también la oxidación en cobre, aluminio, ...

Greenway score 
24%

PROMOCLEANTM TP 61
Defluxación por inmersión acuosa • Formulación mejorada de Promoclean TP 60

• Mayor poder de limpieza y compatibilidad con el aluminio

Proceso acuoso

Proceso de vacío

TOPKLEANTM EL 20D
Desfluxado por proceso de vacío

• Térmica y químicamente estable (no necesita aditivos)
• Bajo PCG y sin ODP
• Punto de inflamación relativamente alto

Greenway score 
34%

NUEVO

NUEVO

Greenway score 
27%

Las soluciones de limpieza acuosas son conocidas por su naturaleza no inflamable, falta de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) y compatibilidad con una amplia gama de plásticos. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que, cuando se trata de metales sensibles, puede haber riesgos potenciales. 

Los productos recomendados a continuación son seguros para el aluminio y otros metales sensibles. 

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



Limpieza

El proceso de co-disolventes lleva más de 15 años cambiando las 
reglas del juego y está cualificado por varios actores de la industria 
electrónica y de semiconductores.

Diseñado para ofrecer un proceso de limpieza rápido y sostenible 
conforme a las normativas medioambientales más recientes y futuras.

Es el único proceso con disolventes que puede alcanzar niveles de 
eficiencia de limpieza (valores kb) incluso mejores que el nPB, el 
percloroetileno y otras alternativas peligrosas.

 Proceso cosolvente

ELIMINACIÓN DE FLUX

El proceso co-disolvente consta de un disolvente de limpieza y un disolvente de enjuague. En un co-disolvente 
mixto, el líquido de limpieza y el disolvente de enjuague se mezclan en el tanque de limpieza. En un codisolvente 
separado, el líquido de limpieza se utiliza puro en un tanque de limpieza separado. 
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Limpieza
ELIMINACIÓN DE FLUX

TOPKLEANTM EL 20B
Fluido defluxante con co-solvente • Una evolución menor de TOPKLEANTM EL 20A

• Alto punto de inflamaciónGreenway score 
47%

TOPKLEANTM EL 80
Fluido defluxante con co-solvente

• Solubilización más rápida de compuestos orgánicos
• Limpieza mejorada
• Punto de inflamación muy alto

Greenway score 
34%

Fluido de enjuague con co-disolvente
• Bajo PCG
• Se puede devolver para reciclar y reutilizar.
• No inflamable y sin punto de ignición

Greenway score 
22%

PROMOSOLVTM NEO A2
Fluido de enjuague con co-disolvente

• PCG ultra bajo
• Se puede devolver para reciclar y reutilizar.
• No inflamable y sin punto de ignición

Greenway score 
15%

La tensión superficial es un elemento clave para determinar qué tan bien el líquido de limpieza puede penetrar 
espacios estrechos y difíciles de alcanzar. Esto es especialmente importante en tableros densamente poblados 
y con componentes con baja separación. Los fluidos de limpieza y enjuague que ofrecemos para un proceso co-
solvente, están diseñados para tener una tensión superficial muy baja. 

Nuestros líquidos de limpieza Topklean tienen una excelente capacidad para solubilizar compuestos orgánicos 
y minerales, lo que permite eliminar casi cualquier residuo de fundente de soldadura utilizado en la industria 
electrónica actual. No deja residuos blancos y además proporciona un efecto brillante en aleaciones y metales.

PROMOSOLVTM DR1

NUEVO

 Proceso cosolvente

LÍQUIDOS DE LIMPIEZA

LÍQUIDOS DE LAVADO

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

NUEVO



Servicio para RECICLAJE DE SOLVENTES, REGENERACIÓN DE DISOLVENTES y ECOCONSULTORÍA
Beneficios: 
 ▪ Reduce la cantidad de residuos emitidos al medioambiente
 ▪ Evita los costes y la gestión de la destrucción
 ▪ Emplea productos reciclados pero de alta calidad y a menor precio 
 ▪ Mejora la imagen medioambiental de la empresa 

ECOPROGRAM

EcoprogramTM

RECICLAJE DE DISOLVENTES

REDUCCIÓN DE...
• IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

• COSTES

La disponibilidad de nuestro servicio ECOPROGRAM puede variar de un país a otro, ya que el reciclaje y el tratamiento de residuos están estrictamente regulados.

PROMOSOLVTM 70ES
Disolvente defluxante en fase vapor • Gran Poder De Limpieza

• No inflamable (azeotrópico)Greenway score 
40%

PROMOSOLVTM 70IS
Disolvente defluxante en fase vapor

• Gran Poder De Limpieza
• No inflamable (azeotrópico)
• Para entornos muy húmedos

Limpieza manual
QUICKSOLVM DEF 90
Limpiador multiusos

• Limpia perfectamente residuos de fundentes, aceites y 
residuos orgánicos.
• Evaporación rápida
• No inflamable

Greenway score 
35%

QUICKSOLVTM DEF 70
Limpiador multiusos en envase aerosol 

• Limpia perfectamente residuos de fundentes, aceites y 
residuos orgánicos.
• Evaporación rápida
• Aerosol no inflamable

Limpieza
ELIMINACIÓN DE FLUX

TOPKLEANM EL 10F
Limpiador multiusos

• Limpia perfectamente residuos de fundentes, aceites y 
residuos orgánicos.
• Evaporación media
• Proceso de inmersión a temperatura ambiente.

Greenway score 
65%

Proceso en fase vapor

Greenway score 
40%

Greenway score 
28%

NUEVO
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LIMPIADORES DE MANTENIMIENTO

TOPKLEANTM EL 606
Proceso de pulverización acuosa en el aire 
y chorro de inmersión

• Limpieza perfecta incluso con ciclos de limpieza muy cortos
• No requiere enjuague
• Sin frases de riesgo para la salud y la seguridad

Greenway score 
4%

PROMOCLEANTM DISPER 610
Pulverización acuosa en aire e inmersión por 
chorro

• Limpieza perfecta de residuos de flux cocidos
• Compatible con aluminio y otros metales sensibles
• Bajo impacto ambiental

Greenway score 
26%

Limpieza

PROMOCLEANTM OVEN 4
Limpieza manual

• Limpieza perfecta de residuos de flux cocidos
• Compatible con aluminio y otros metales sensibles
• No inflamable y de bajo impacto ambiental

Greenway score 
21%

TOPKLEANTM EL 7
Destinado para ser utilizado dentro de 
impresoras SMT

• Evaporación rápida para no dejar residuos en la plantilla
• Compatible con aluminio y otros metales sensibles
• Sin olor 

Greenway score 
60%

PROMOCLEANTM DISPER 707
Pulverización acuosa e inmersión

• Alto poder de limpieza, incluso a una concentración del 10%.
• Uso versátil en cuanto a aplicación y proceso 
• No forma espuma, incluso a alta presión 

Greenway score 
21%

LIMPIEZA DE PLANTILLAS

Limpieza de hornos de reflujo y portadores de ondas

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.



Protección
Recubrimientos conformados y ultrafinos

Para prolongar la vida útil de su conjunto electrónico 
y protegerlo contra los entornos hostiles en los que 
opera, el recubrimiento es una opción valiosa. 

También pueden proporcionar resistencia mecánica 
adicional al conjunto al absorber las vibraciones.

PROMOSOLVTM COAT
GAMA DE RECUBRIMIENTOS ULTRAFINOS
Gama de recubrimientos ultrafinos desarrollados para proteger componentes electrónicos 
u otros sustratos mediante un proceso sencillo, rápido y respetuoso con el medioambiente.

NUESTRA MARCA EN RECUBRIMIENTO

NUESTRAS MARCAS ASOCIADAS EN REVESTIMIENTO

Los recubrimientos de conformación de ABchimie son excelentes soluciones de 
protección de PCB, especialmente desarrollados teniendo en cuenta la sostenibilidad.

PROMOSOLVTM COAT UT10-UV
Recubrimiento ultrafino transparente 
con trazador UV

• Hidrofóbico y oleofóbico
• Secado rápido a temperatura ambiente (<1 min)
• No inflamable y de bajo impacto ambiental

ABchimieTM 746E UV LED
Recubrimiento conformado curado mediante 
LED UV

• No inflamable y sin COV 
• Película muy flexible, sin grietas.
• Curado rápido y rentable mediante LED UV

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

Greenway score 
36%

Greenway score 
47%

PROMOSOLVTM COAT UT10
Recubrimiento ultrafino transparente

• Hidrofóbico y oleofóbico
• Secado rápido a temperatura ambiente (<1 min)
• No inflamable y de bajo impacto ambiental

Greenway score 
36%

Inventec es un distribuidor autorizado de los recubrimientos ultrafinos 3MTM NovecTM EGC. 
ATENCIÓN: NovecTM productos se eliminarán gradualmente a fines de 2025, pero no se 
preocupe, tenemos alternativas disponibles bajo nuestra licencia PROMOSOLVTM COAT.
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Refrigeración
FLUIDOS REFRIGERANTES DIELÉCTRICOS

THERMASOLVTM 

Gama de fluidos refrigerantes dieléctricos
Fluidos de enfriamiento dieléctricos para sistemas de inmersión o enfriamiento directo 
tanto monofásicos como bifásicos. También adecuado para pruebas dieléctricas.

NUESTRA MARCA EN FLUIDOS REFRIGERANTES DIELÉCTRICOS

Parámetros clave tenidos en cuenta:  
 ▪ Eficacia de la transferencia de calor 
 ▪ Propiedades aislantes eléctricas

SEGURO
SOSTENIBLE

ALTO RENDIMIENTOALTO RENDIMIENTO
THERMASOLVTHERMASOLVTMTM

Lista de productos no exhaustiva. INVENTEC le ayuda a seleccionar el mejor producto adaptado a su necesidad.

THERMASOLVTM IM6
Fluido caloportador dieléctrico

• Dedicado a sistemas bifásicos (BP: 49°C/120°F)
• PCA ultrabajo
• No inflamable y sin punto de inflamación 

Greenway score 
14%

THERMASOLVTM CF3
Fluido caloportador dieléctrico

• Dedicado a sistemas monofásicos (BP: 120°C/248°F)
• Bajo PCA
• No inflamable y sin punto de inflamación 

Greenway score 
29%

NUEVO

CONSULTE NUESTRO FOLLETO DEDICADO 
A FLUIDOS DE REFRIGERACIÓN

Los dispositivos electrónicos o eléctricos en uso generan calor y necesitan enfriarse para evitar un mal 
funcionamiento. Inventec desarrolló una gama de fluidos de enfriamiento dieléctricos para abordar las necesidades 
actuales de vehículos eléctricos, aplicaciones de alta potencia y enfriamiento por inmersión para centros de datos.

 ▪ Seguridad e impacto ambiental
 ▪ Compatibilidad con materiales



Soporte técnico y pruebas de productos

ENCONTRAR LAS MEJORES SOLUCIONES CON NUESTROS EXPERTOS

Ofrecemos asistencia online o sobre el terreno dependiendo de su solicitud para:

 ▪ seleccionar el producto adecuado en función de sus requisitos específicos
 ▪ Ayudarle en el proceso de cualificación de su producto 
 ▪ Para guiarlo en la configuración inicial de su proceso en todas sus instalaciones de fabricación en 

todo el mundo,
 ▪ Proporcionar una respuesta rápida a problemas técnicos que puedan surgir en cualquier momento 

durante la producción en masa.

Inventec cuenta con un equipo específico de soporte técnico a nivel mundial para ayudarle en 
las diferentes etapas de nuestra colaboración:.

Hablar con nuestro Equipo Técnico, expertos en soldadura, limpieza, materiales de recubrimiento, 
le ayudará mucho a Superar los desafíos técnicos dentro de su proceso general.

Los clientes son bienvenidos en nuestros CENTROS DE LIMPIEZA para ver el proceso en acción 
y convencerse de nuestras soluciones. Abarcamos procesos basados en agua y en disolventes. 
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Nuestros socios

NUESTRAS MEMBRESÍAS PARA FORTALECER 
NUESTRO CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA

ellos nos apoyan
Inventec es uno de los 110 laureados de los fondos de modernización 
automotriz y aeronáutica de France Relance en 2020. 

Al ser parte de los laureados, Inventec desarrolló su proyecto FLUSHING NET : 

• Configuración de una línea de limpieza de lavado en Inventec Francia,

• Creación de una laboratorio dedicado al conteo de partículas Para validar la 
eficacia de la limpieza,

• Optimización de la proceso de reciclaje con el fin de minimizar el consumo de 
líquido de lavado y mejorar la sostenibilidad del proceso.



INVENTEC USA
Sitio de producción y oficina de ventas
500 Main Street, Suite 18, PO Box 989
Deep River, CT 06417 USA
Tel: +1 (0)860 526 8300
Email: info_northamerica@inventec.dehon.com

INVENTEC España
Oficina de ventas
Polígono Industrial Sepes, C/ Kepler 10, 
E-46520 Puerto de Sagunto, Valencia
Tel: +34 (0)96 353 51 93
Email: infospain@inventec.dehon.com

INVENTEC Sudeste Asiático
Sitio de producción y oficina de ventas
No. 3, Jalan Industri Kidamai 2/1, 
43000 Kajang, Selangor, Malaysia
Tel: +60 (0)3 8741 8925
Email: infosea@inventec.dehon.com

INVENTEC México
Sitio de producción y oficina de ventas
Dr. Roberto Michel 2144, Colonia Ferrocarril
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44440, Mexico
Tel: +52 33 3838 8866
info_southamerica@inventec.dehon.com

INVENTEC Hungría
Oficina de ventas
Gábor Dénes körút 580. (BITEP Ipari Park)
H-2040 Budaörs 
Tel: +36 (0)23 431 660 / 661
Email: inventec.hu@inventec.dehon.com

INVENTEC China
Sitio de producción y oficina de ventas
1/2 F Building 6, No. 185 yuanke Rd.
Xinzhuang Industry Park 201108 Shanghai
Tel: +86 (0)21 6442 3962/82
Email: infochina@inventec.dehon.com

ASIA

AMERICA
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www.inventec.dehon.com • contact@inventec.dehon.com
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INVENTEC Japón
Oficina de ventas
Nippon TV Yotsu, 4F, 5 Chome-3-23 Koji-
machi, 102-0083 Chiyoda city, Tokyo
Tel: +81 (0)70 4484 7312 
Email: infojapan@inventec.dehon.com

EUROPA
INVENTEC Performance Chemicals
Sede central, oficina de ventas e Sitio de producción
26 rue des Coulons – BP 27
94363 Bry-sur-Marne cedex / France
Tel. +33 (0)1 43 98 75 00
Email: info_france@inventec.dehon.com

INVENTEC Suiza
Sitio de producción y oficina de ventas
Z.I, Petits Champs 15
1400 Yverdon-les-Bains
Tel: +41 (0)24 424 80 90
Email: info.ch@inventec.dehon.com

INVENTEC Alemania
Oficina de ventas
Robert-Bosch-Strasse 14
D-40668 Meerbusch
Tel: +33 (0)6 11 95 98 86
Email: info_germany@inventec.dehon.com

INVENTEC Taiwan
Oficina de ventas
5F, No. 6, Gaotie E. 2de Rd.
Zhubei city, Hsinchu county 302, Taiwan
Tel: +886 (0)2 2902 1522
Email: infotaiwan@inventec.dehon.com


